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68 – SPECIALE – “Forward Concepts ha pre-
visto un significativo miglioramento nelle vendite di Dsp
per il 2006 e un’ulteriore progressione per gli anni suc-
cessivi. Se nel 2005 si sono venduti Dsp per 7635 milioni
di dollari, nel 2006 tale cifra crescerà a 8780, 10361 nel
2007, 12226 nel 2008 e 14426 nel 2009, con un Cagr del
17,4%. Secondo la stessa società, saranno ancora i Dsp
contenuti nei telefoni a trainare il settore, ma non va
dimenticato che i Dsp discreti costituiscono all’incirca il
35% del totale dei Dsp esistenti al mondo, mentre il
restante 65% è rappresentato dai sottosistemi Dsp utilizzati in forma embedded in una gran varietà di
altri dispositivi: Assp, Asic, Fpga, combinazioni Risc+Dsp e Mcu+Dsp. Aggiungendo ai 7,6 miliardi di
dollari dei dispositivi discreti i 14,4 miliardi che realizzano queste soluzioni ibride Forward Concepts
stima in 22 miliardi di dollari il valore del mercato mondiale dei Dsp”
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